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새로운�플랫폼인 MK�은, 여러가지�새롭고�획기적인�설계로�리플로우�업계에�혁명을�일으켰습니다. 높이가�낮은�모듈을�통해 
에너지�소비를�줄이고�더욱�낮은 Delta-T 를�제공합니다. 새로운�플럭스�관리�옵션을�이용해�탁월한�성능을�제공�하면서, 
전체적인 PM시간을�단축�하였습니다. 새로운�쿨링시스템은�각�존의�열�간섭을�최소화�하면서�동급최강의 Cooling 
Rate(쿨링율) 와�함께  낮은�출구�온도를�보장�합니다. 우리는�고객사에서�언제든지�저희�회사를�방문�하여�프로파일�테스트도 
실행하고�또 MK� 이�가져다�줄�강력한�잇점들을�직접�확인�할수�있기를�고대�합니다. 필요�하시다면, 귀사의�가장�어려운�제품 
샘플을�저희에게�보내�주십시오. 그려면�저희가�직접�프로파일을�구현하고�데이터를�작성하여�보내�드리겠습니다. 저희는�항상 
고객�여러분들의�요구에�맞는�설비를�제작하기�위한�준비가�되어�있으며�귀사와�기꺼이�함께하고�싶습니다.

높이를�낮추고, 대형�임펠러를�적용한�혁신적인 
히터모듈은�열풍의�흐름을�개선�하고�열의 
균일도를�높여서,  제품상의 Delta-T 최소화

가장�까다로운�무연�프로파일�요구사항을 
포함하여�맞춤형�공정을�위한�다양한�모듈�유형 
및�시스템을�보유. 초당 �도�이상의�쿨링율과 
출구온도가 ��C 이하로�요구되는�고밀도�제품을 
위한�슈퍼쿨링�옵션도�선택가능.

히팅�모듈

공랭식�모듈 수랭식�모듈

탁월한 Heating / Cooling 능력



히팅�및�동적�제어에�대한�개선된�설계로�우수한�열�성능을�얻을�수�있으며, 향상된�열차폐/단열�설계로�인해�에너지�사용량을 
줄일�수�있습니다. MK� 장비의�에너지�관리�시스템은�생산이�연속적이지�않을�경우, 에너지�소비를�추가적으로�줄이기�위한 
스마트제어가�즉시�동작�합니다.

블로우�모터 
저속회전

N�투입�최소화�또는�중단 / 
컨베이어�저속회전

대기�레시피�가동 쿨다운

대기모드�결과:
~��% 전력소비�절감
~��% 질소소비�절감

일관성�있는�온도�프로파일 / 낮은 Delta-T / 
낮은�에너지�소비량 



냉각수를�사용하는�새로운�열교환기�설계가�적용된 WATER 
BOX 플럭스�관리�시스템은�탁월한�플럭스�집진�성능을 
제공하는�동시에 PM 동안�유지�보수�및�청소를�용이하게 
해줍니다. 집진용량이�증가되어�다른�플럭스�관리�시스템보다 
PM 주기가�더�깁니다.

PIT-STOP 기능은�설비의�유휴시간을�줄여서 PM시간을 
줄이는�획기적인�기능입니다. PIT-STOP에�포함된 
부품들은�설비를�식히지�않고도�교체가�가능하여 
교체작업�직후�빠르게�생산을�재개�할�수�있습니다.

플럭스�낙하방지설계를�적용한�신속�탈/장착이�가능한 
그릴은�쿨링존�세척�작업을�쉽게�만들어�줍니다.

우수한�원자재�제공업체와의�긴밀한�협력으로 HELLER
의�새로운�저온�촉매제는�리플로우�공정�중에도 
플럭스를�제거할수�있어�장비의�내부를�깨끗하게 
유지할수�있게�합니다.

예방보전�을�위한�노력과�시간을 
최소화�하는�새로운�설계

PIT-STOP FLAT COIL

PIT-STOP HULA SKIRT

플럭스�관리�시스템 - 
WATER BOX

저온�촉매제

신속�탈/장착이 
가능한�플럭스 
낙하방지�설계



탄소발자국을�감소를�위한�에너지효율�설계

HELLER는�저탄소, 친환경�및�지속�가능한�개발을�회사의�장기�목표로�삼고�고객의�기술�요구�사항을�충족하고�친환경�보호 
기술을�제품에�적용하여�기업과�세계가�탄소�피크�목표를�달성하도록�협업�합니다.

플럭스의�치환율이 
높을수록�추가�열원에 
주의하지�않고도�질소 

소비가�감소

에너지절감과�질소�소모량을�줄이기 
위한�스마트�제어

MK�의�새로운�프레임�디자인과�단열로�열 
손실을�줄여�에너지를�절약

질소소비를�최소화하기�위한 
창의적인�질소장비�디자인

CO2, H2O

Surfactant R-OH, R-CO-R, R-
Colophony
Organic solvent
...

...
COO-R, R-COOH,



스마트�생산을�위한�스마트�시스템

HELLER 리플로우�장비는�통합 HW 및 SW로�이전보다�더�스마트�해�졌습니다.  이를�통해�작업자는�실시간으로�프로세스를 
모니터링하여�제품�품질과�수율을�신속하게�개선하는�동시에�비용을�절감할�수�있습니다.  HELLER ���는�보드�레벨에서�열 
공정에�대한�실시간�오븐�모니터링을�제공하여�제어�및�사양�범위�내에�있는지�확인합니다.  모든�데이터가�저장되므로 
사용자는�이전�생산�및�프로세스�데이터를�다시�볼�수�있습니다.

가상�프로파일 - Board Level 모니터링
HELLER 365 (추적성) HELLER365

HELLER InterfaceMES

설비�프로토콜

산업�프로토콜

스마트�설비

ASM인터페이스, PANA ILNB, FUJI LINK

IPC Hermes ����, IPC CFX, SECS/GEM

모니터링을�위한�디지털화
HELLER��� (추적성)
에너지�관리�시스템

디지털화는�우리�삶의�모든�영역을�변화시키고 
있으며�제조업도�다르지�않습니다.  제조�회사는 
경쟁력을�유지하기�위해�스마트�제조 
프로세스를�채택하여�이러한�추세에�순응하여 
움직여야�합니다.  빠른�배송, 저비용�및 
고품질이라는�궁극적인�목표는�변함이 
없었지만�생산, 프로세스�및�장비의 
데이터�관리�및�분석은�이제 
필수적입니다. HELLER는�이를�잘 
알고�있으며, 당사의�소프트웨어 
도구는 SMART MANUFACTUR-
ING 및 INDUSTRY �.�을 
완벽하게�지원합니다.

CO2, H2O

Surfactant R-OH, R-CO-R, R-
Colophony
Organic solvent
...

...
COO-R, R-COOH,



귀사의�공정에�최적화�된�히팅�과 
쿨링존의�유연한�조합�그리고�높은 
온도�균일성

높은�평행도�및�낮은�진동. 싱글, 듀얼 
그리고�다중�레인�구성이 CBS 또는 
메쉬�벨트옵션과�적용�가능

다양한�응용분야의�요구사항을�충족 
할�수�있는 ��"/��" 길이, ��"/��" 
너비의�히터�모듈�적용가능

효율적인�공랭식�냉각과�필요에�따라 
추가�가능한 WATER BOX 옵션

플럭스�소비량에�기반을�두고, 공기와 
물�그리고�열분해를�이용하는�다양한 
종류의�플럭스�관리�시스템을�통해 
제품을�깨끗하고�건조하게�유지�가능  

추가적인�옵션으로, 클린룸 (클래스 
��K/�K), 고중량�하중�그리고 
고온(���도) 공정이�가능

당사의�표준 Modular 옵션으로�귀사의�공정을�커스트마이징

전자제품�제조업체는�높은�수준의�생산성을�요구하며, 공급업체는�수익성을�유지하면서�더�나은�결과를�제공해야�합니다. 
비즈니스를�성장시키려면 SMT 및�반도체용�제품�및�애플리케이션을�수용할�수�있는�유연한�시스템이�필요합니다. MK�은 
다양한�제품과�응용�분야에�대응�할�수�있으며, 귀사를�새로운�비즈니스�라인으로�확장할�수�있도록�경쟁�우위를 
제공합니다.

고객의�요구�사항에�맞춘 
호환성�및�구현성

낮은 Delta-T 와�손쉽게 
조정�가능한�온도�프로파일

열�전달에�대한�빠른�응답으로�모든 
제품에�최고의�솔더링�품질�제공

높은�생산율을�위한�짧은�다운타임 모든 PPM 수준에서�에너지�및 
질소�소비�감소

스마트�분석과�제어를�위한�상위 
소프트웨어로의�데이터�전송

유연한�설계 균일한�온도�프로파일 빠른�열�전달

손쉬운 PM 낮은�유지비용 스마트�팩토리�준비

고객의�공정을�위한�맞춤�설계



1505MK7 1707MK7 1809MK7 1810MK7 1826MK7 1913MK7 1936MK7 2043MK7(3C) 2043MK7(4C)

기본 정보

길이 (에어/질소, mm) 2,000/2,500 3,600 4,650 4,650 4,650 5,900 5,900 6,774 7,224

너비 (mm) 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520

높이 (mm) 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

무게 (kg) 1,510 1,550 2,060 2,060 2,060 2,520 2,420 3,765 3,765

전력과 질소

입력 208/240/380/400/415/440/480 VAC

최대 전류 소모량 100Amp 130Amp @ 208/240V 
100Amp @ 380/400/415/440/480V

상시 전력량 6 - 8 7 - 12 7.5 - 16 7.5 - 16 8 - 14  9 -15  9 -15  13 - 20  13 - 20

질소 공급 압력 (bar)  5 -7

가동 질소 압력 (bar) 6

일반적인 질소 소비량** 500-700SCFH

히팅 과 쿨링

히팅 존 5 7 9 10 8 13 10 13 13

히팅 존 길이 (mm) (에어,질소) 1,340/1,300 1,920 2,580 2,830 2,710 3,570 3,600 4,390 4,490

쿨링 존* 1 1 2 2 2 3 3 3 4

쿨링 존 길이 (mm) (에어,질소) 430/410 620 1,000 750 870 1,260 1,230 1,310 1,660

최대 온도 ('C)* 350 350 350 350 350 350 350 350 350

컨트롤러 온도 정확도 ('C) +/-0.1

프로파일 변경 시간 (min) 5 - 15

PCB 지지

싱글레인 / 메쉬벨트* 50 - 560 , Option 50 - 610

듀얼레인 싱글레인 모드* 50 - 400, Option 50 - 450

듀얼레인 듀얼레인 모드* 50 - 225, Option 50 - 250

듀얼레인 레일* FMMM, FMMF, FMFM

PCB 방향 L to R, R to L

PCB 상/하부 유격 (mm)* Mesh belt: +58 
Chain: +29/-29 & +35 /-35

반송높이  (mm)* Mesh belt: 930+/-60 
Chain:  960+/-60, Option 900+/-60

컨베이어 속도 (mm/min)* 250 - 1,880

PCB 지지 핀 길이 (mm)* 4.75

자동급유 시스템 S

자동 폭 조정 S

KIC 프로파일링 소프트웨어 S

*기타 특주사양 가능

** PPM은 PCB의 사이즈와 구성에 따라 다양함

S: 표준



반도체�및 SMT 솔더링�및�경화 
장비분야에�세계적인�발자취 - Be Global 

and Local ("GLOCAL")

미래�공정으로의�확장성
방대한�디자인�테스트�라이브러리�보유

혁신과�고객지향을  통한 
신속한�공정대응

환경을�생각하는/ 지속성에�중점을 
둔�디자인



HELLER Industries는 ���� 년에�설립되었으며 ���� 년대에�대류�리플로우�솔더링을�개척했습니다. 수년에�걸쳐 HELLER는 
고객과�협력하여�첨단�애플리케이션�요구�사항을�충족하기�위해�시스템을�지속적으로�개선해�왔습니다. 도전과�변화를 
수용함으로써 Heller는�리플로우�기술�분야의�세계적인�리더로�자리매김�하였습니다.

업계에서�가장�큰�엔지니어링�팀을�보유하여, HELLER는�귀사의�비즈니스가�경쟁�우위를�유지할�수�있도록�특화된�열�공정 
솔루션을�신속하게�제공할�수�있는�능력을�갖추고�있습니다!.

HELLER Industries는 ���� 년에�설립되었으며 ���� 년대에�대류�리플로우�솔더링을�개척했습니다. 수년에�걸쳐 HELLER는 
고객과�협력하여�첨단�애플리케이션�요구�사항을�충족하기�위해�시스템을�지속적으로�개선해�왔습니다. 도전과�변화를 
수용함으로써 Heller는�리플로우�기술�분야의�세계적인�리더로�자리매김�하였습니다.

업계에서�가장�큰�엔지니어링�팀을�보유하여, HELLER는�귀사의�비즈니스가�경쟁�우위를�유지할�수�있도록�특화된�열�공정 
솔루션을�신속하게�제공할�수�있는�능력을�갖추고�있습니다!.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

엔지니어링 Man-Power 증감엔지니어링 Man-Power 증감



본사�사무소 Tel: +� ��� ��� ����
서부�사무소 Tel: +� ��� ��� ����
info@hellerindustries.com

� Vreeland Road
Florham Park, New Jersey �����

본사 Tel: +�� �� ��� ����
info@hellerindustries.co.kr

경기도�수원시�권선구�산업로 ���번길 ���-�(고색동)

본사 Tel: +�� �� ���� ����
info@hellerindustries.com.cn

No.���, Minqiang Road, 
Songjiang District, 
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